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Yukarida verilen devre Altium Designer programinda ¢izilip (Sematik ve PCB) 05/04/2026
23:59 tarihine kadar eru.bdmr@gmail.com mail atilacaktir.

Her elemanin footprint’i (kilifi) elemanin altinda belirtilmistir.

Pcb’de ¢izilecek yollar minimum 30 mil olmalidir.

Yollar bottom layer’e ¢izilmelidir.

PCB Kart1 miimkiin olan en kii¢iik boyutta olmalidir.

Sinif numaranizla isimlendirdiginiz bir klasor igerisine olusturulan dosyalar yine sinif
numaranizla isimlendirerek kaydedilmelidir.
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Dosya Isimleri

10302xxxxx_0Odev1.PrjPcb Ad -

10302xxxxx_0Odevl.PcbDoc

10302xxxxx_0dev1.SchDoc 103020cxxx_Odev1.PcbDoc
. Bz 103020000 _Odevl.PriPch

Klasor Ismi & 103020000_Odevl SchDoc

10302XXXXX_0Odevl

(XXXXX yerine siif numaranizin son 5 hanesi yazilmalidir.)

Dosya isimleri proje dosyasina yukaridaki gibi kaydedilmelidir. Kaydedilen dosyalar yine sinif
numaranizla isimlendirdiginiz bir klasor icerisine konularak bir sikistirma programiyla
(Winrar, winzip... vb) sikistirillip maile attach olarak eklenerek yukarida belirtilen mail

adresine gonderilmelidir.

Maile attach (Ek) olarak gonderilmeyen 6devler kabul edilmeyecektir.
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